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摘要(译)

提供包括混合电子片的压力传感器和包括该压力传感器的可穿戴设备。 
压力传感器具有优异的可控电特性以及优异的机械柔韧性和稳定性，并
且以简单且可高度再现的方式测量例如压力，其中传感器中组件的电阻
根据所施加的压力而变化。
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